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Disclaimer

본 자료는 주주 및 투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서 정보 제공을 목적으로 주식회사 필옵틱스(이하 “회사”)에 의해 작성
되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의
준수에 대한 동의로 받아들이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’에 대한 위반에 해당 될 수 있습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의
미래 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로 ‘예상’, ‘전망‘, ‘계획‘, ‘기대’, ‘€’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 “예측정보”는
경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

미래 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로
시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

마지막으로 본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 
당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.
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회사개요

1. 회사개요

■필옵틱스 ■필에너지

필에너지

필옵틱스
중국 법인

미국 법인헝가리 법인

필옵틱스
미국 법인

필옵틱스
베트남 법인

필머티리얼즈

(42.4%)

(100%) (100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

대표이사 한기수

설립일 2008.02.05

자본금 118억원

총인원 312명

사업분야 디스플레이 및 반도체 공정용 장비

대표이사 김광일

설립일 2020.04.01

자본금 106억원

총인원 307명

사업분야 이차전지 공정용 장비

■필옵틱스계열도
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사업영역

차별화된 양산 기술력으로 광학설계기술 기반 자동화 장비 공급

1. 회사개요

OLED 디스플레이 장비 반도체 패키징 장비 이차전지 장비

- Stacking 장비

- 레이저 Notching 장비

- 원통형 4600 Winder

- 레이저 TGV 장비

- 레이저 Drilling 장비

- 레이저 Singulation 장비

- DI 노광기

- 레이저 Cutting 장비

- 레이저 Lift Off 장비

- UTG 가공 장비

태양광 장비

- 레이저 Scribing 장비

- Edge Isolation 장비

- 레이저 Doping 장비
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주요 연혁

변화하는 시장과 기술에 대응한 핵심 장비 선도 개발을 통한 매출 확대

1. 회사개요

87 244 400 

1,091 

294 
608 

1,828 

2,854 

555 

1,404 

1,890
2,300 

3,039 3,001 

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24E

매출액(연결)
(단위 : 억원)

2009 삼성SDI 협력업체 등록 2015 Laser Lift Off 장비 개발 2021 오산 신사옥 증축(본점 이전)

2010 Laser Glass Cutting 장비 개발 2016 Laser Notching 장비 양산 2022 Notching+Stacking 일체형 장비 양산
반도체 PKG용 DI노광기 및 Drilling장비 개발

2011 Laser Film Cutting 장비 개발 2018 이차전지 Stacking 장비 개발 2023 원통형 4600 Winder 개발

2013 수원 신사옥 이전 2019 폴더블 디스플레이용
Laser Cutting 장비 개발 2024 제2공장 준공

반도체 PKG용 Laser TGV 장비 양산

2014 World Class 300 기업 선정
Flexible Laser Cutting 장비 개발 2020 (주)필에너지 법인설립(필옵틱스 분할)

이차전지 Stacking 장비 양산
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핵심보유기술

레이저 가공 및 광학설계기술을 중심으로 미래 지속 가능한 사업 영역 확장

1. 회사개요
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매출규모
(CAPA)

2,500억원

연면적 17,000㎡

매출규모
(CAPA)

5,000억원

연면적 39,000㎡

생산 인프라

대규모 양산장비 동시 제작이 가능한 생산 인프라 확충으로 장비 공급능력 강화

1. 회사개요

1공장

2공장

오산 1,2공장 현황

2공장

1공장

오산, 한국
(Headquarter)

헝가리 베트남

미국중국

- 1공장, 디스플레이 / 이차전지 / 반도체 장비 개발 및 생산
- 2공장, 이차전지 전용 생산라인(‘24.04 준공)
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사업구조

디스플레이 업종 위주에서 이차전지와 반도체 등으로 사업 비중 변화 추진

1. 회사개요

2022년 2027년

매출 1조원↑이차전지 디스플레이 반도체/태양광

‘22년 ‘23년 ‘24년 ‘25년 ‘26년 ‘27년
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Chapter 02 

필옵틱스소개

1) 주요 사업

- OLED 디스플레이 장비

- 반도체 장비

2) 신규 개발 아이템
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주요 사업 (1) OLED 디스플레이 장비

2. 필옵틱스 소개

Laser Hole Cutting

중소형 OLED
(Foldable 제품용)

중대형 OLED
(IT 제품용)

UTG Laser Cutting

Laser Shape Cutting

Laser Glass Cutting

Laser Micro Processing

 OLED 제품 발전에 따른 공정 변화에 선도적으로 대응해 라인업 강화

 레이저 기술을 활용한 Foldable 및 IT 제품용 OLED 디스플레이 핵심장비 주력
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주요 사업 (2) 반도체 장비

2. 필옵틱스 소개

 Chat GPT 등 AI 열풍으로 고성능 반도체 수요 증가 → 차세대 Advanced PKG 공정을 위한 Glass 기판 주목

 Glass 기판은 열적·기계적 안정성이 탁월해 고밀도 및 대형화로 반도체 성능과 효율을 극적으로 향상 가능

1)2) SKC, “반도체 Glass 기판“, https://youtu.be/wt8Pz7q-e48?feature=shared, (24.02.06)

Conventional
(TSV, Through Silicon Via)

Glass Substrate
(TGV, Through Glass Via)

1) 2)

https://youtu.be/wt8Pz7q-e48?feature=shared
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주요 사업 (2) 반도체 장비

2. 필옵틱스 소개

 독보적인 광학기술을 기반으로 Glass Core 기판 제조 공정용 Laser 장비 라인업 구축

 글로벌 반도체 메이커에 업계 최초 공급으로 Glass Core 기판 생태계 선점

Bare Glass 고성능 반도체 Chip

Glass 기판에
고품질 미세hole 가공

Maskless 노광기술로
미세 회로패턴 형성

ABF에 미세 hole 
및 Skive 가공

Glass 기판을 개별
unit으로 분리

Glass 기판 위에
Nth번 Cu 도금

Nth Cu Plate

1) SCHOTT, “반도체 Glass 기판“, https://www.schott.com/ko-kr/products/substrates-and-wafers-P1000335, (24.02.06) 
2) 권봉석, “인텔, 차세대 유리기판 적용 반도체 시제품 개발 성공“, ZDNET, 2023.09.18, https://zdnet.co.kr/view/?no=20230916220636

1st Cu Plate

Build up process
N번 반복

1) 2)

(Heterogeneous Integration)

Glass 기판

3)
Cutting

https://www.schott.com/ko-kr/products/substrates-and-wafers-P1000335
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230916220636
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신규 개발 아이템 : 태양광 장비

2. 필옵틱스 소개

 나노 미터급 Layer 대응이 가능한 미세 패터닝 및 전기적 단락 방지용 Laser 장비 개발 완료

 1세대, 2세대, 3세대 및 Tandem* 등 전 영역 사업화 추진으로 신재생 에너지 분야의 게임 체인저 역할 기대

* Tandem은 상하 두 개의 파장대를 이용한 셀로 태양광 효율 극대화

차세대 태양광 모듈(Tandem)로 변화

박막형
(CdTe, 2세대)

결정질 실리콘
(Si, 1세대)

박막형
(Perovskite, 3세대)

Edge Isolation

Laser Doping

Laser Scribing

Si/CIGS/CdTe

1,2세대 모듈

장파장 흡수

Perovskite

3세대 모듈

단파장 흡수 44%

25%

Si/CIGS/CdTe

Perovskite

효율단파장 장파장
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Chapter 03 

필에너지소개

1) 주요 사업

- Stacking 장비

- Notching 장비

- 원통형 4600 Winder

2) 신규 개발 아이템
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주요 사업

3. 필에너지 소개

시장 Trend 변화에 유연하게 대응할 수 있는 장비 Line-up 구축 完

- Stacking 장비 : 기술 Trend 선도 Position
- 원통형 4600 Winder : ‘24년 대구경 원통형 시장 진입 (Global 기업 수주 확보 및 검증 Test 진행 중)   

EV
(각형)

EV
(원통형)

2-in-one Stacking

Notching+Stacking
일체형

Laser Notching

Bi-Cell Stacking

전극 공정 장비

Laser Notching

Laser Notching
+Stacking 일체형

4600 Winder

Cell Stacking

차세대
전지
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주요 사업 (1) Stacking 장비

3. 필에너지 소개

Advanced Stacker 세계 최초 양산 라인 공급 & 시장Trend 선도

- 2세대 장비 개발中 → 경쟁사 진입장벽을 높인 초격차 기술 확보

Stack Table Speed Accuracy 적층높이

<±0.15 0.5sec/sheet ±0.6㎜ ~40㎜

Notching Winder UnWinder
Reel Cut
& Align

Stacking

공정 프로세스 단순화

□ Notching 장비와 Stacking 장비의 통합

- 품질/수율, 공간효율 고도화 ＊1세대 : 분리형, 2세대: 일체형

- 스택기술 진입장벽 (~2년) 확보
* 경쟁사 동향 : K사 (메가진 타입, ‘17~), G사 (분리형 도입, '21)

□ Laser Notching + Stacker : advanced Stacker2 개발 중

- 음) 합제부 Laser 노칭유닛 일체화 ＊기존: Mold 노칭유닛

- 국내외 동시 특허 출원 中

공정 프로세스 단순화로
공간 효율성 30%↑

Align
정밀도 20%↑
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주요 사업 (2) Notching 장비

3. 필에너지 소개

광학설계 및 공정기술 DNA 기반, 세계 최초 Laser Notching장비 공급 중 (‘16년~, 200대↑)

- 음극) 고속화 / 양극) 합제부 Laser Notching 핵심기술 확보

타사 필에너지

양극 합제부 단면

기존 필에너지고객 맞춤형
Laser & 광학계 설계

다양한 형상 가공 및
업계 최고 생산기술 구현

Accuracy Speed Application

<±0.15 1.5㎧ 각형(합제부, 무지부), 원통형

□ 음극) 무지부/합제부 Laser 노칭기술

- Notching 고속화 (기존 1.0 → 1.5㎧↑)  * 경쟁사: ~1.0㎧ 내외

- 수평 → 수직 가공 적용 (Spatter, Fume 오염 개선)

- 가공 즉시 Scrap 유도 방지 → 스크랩회수 100%

* M社 Notching 장비 공급(일부 기술 검증 적용)

□ 양극) 합제부 Laser 노칭기술

- 금형 동등품질 확보

- 국내외 관련 핵심특허 출원 중
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주요 사업 (3) 원통형 4600 Winder

3. 필에너지 소개

원통형 4600 Winder 시장 진입 가시화

- Global Battery社 (유럽 3개사, 미국1개사, 국내4개사) 시연 후 기술영업 시작

생산성 품질산포(빗감김) 재료투입

24PPM ±0.5㎜ Full 자동

4600 Winder 개발 완료
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신규 개발 아이템

3. 필에너지 소개

차세대 배터리 시장 先진입을 통한 미래 성장동력 확보

전고체 전지
UHP(Uniform & High Pressure) Stacking 장비

차세대 전지
전극 공정 장비

- 양극과 음극 등 전고체 관련 소재를 Stacking 공법으로

Bi-cell 및 Full-cell 제작

- Align 정밀도 향상을 위한 Vision System 적용

- 비접촉 방식의 안정적 소재 Handling 기술 적용

- 차세대 Cell 구조 변화에 대응한 新 전극 공정 선제 대응

- Laser 기술을 이용한 Metal 전극 후처리 장비 개발 중

1) Nature Energy volume 1, 2) MIT Technology review

[ 리튬이온 전지 ] [ 차세대 전지 ]

1)

2)
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Appendix

- 시장 전망

- 주주 구성 및 주요 경영진 현황

- 요약 재무제표
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시장 전망 (1) OLED 디스플레이 장비

# Appendix

 중소형 스마트폰 11억대 시장 중 OLED 스마트폰 점유율 50% 수준

 ‘25년 이후 A社 Foldable Phone 출시예정으로 OLED 스마트폰 점유율 대폭 상승 기대

스마트폰내 OLED 점유율 폴더블폰출하량전망

출처 : 하이투자증권 출처 : 카운터포인트리서치

• ’23년 OLED 스마트폰 출하량 5.8억대(50%)

• ’23년 SDC OLED Panel 출하량 3.4억대(60%)
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시장 전망 (1) OLED 디스플레이 장비

# Appendix

 중대형 IT Panel 출하량은 ‘22년 3.8억대 수준이며, OLED Panel 3% 미만

 '24년 이후 IT OLED Panel 출하량은 매년 1,000만대 이상씩 증가 기대

출처 : 다올투자증권 출처 : Omdia, 신한투자증권

OLED 탑재노트북및태블릿 PC 출하전망 A社 OLED 확대 Roadmap 

현재 ‘24년 ’25년 ‘26년 ‘27년 ’28년 ‘29년

iPad Pro
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LED

13.0”
Mini
LED

20.3” -

Macbook
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13.6” LED

15.2” LED
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Mini
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LED
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Foldable OLED

OLED

OLED

OLED

OLED

OLED

◼ Notebook◼ Tablet PC(단위 : 백만대)
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…

Apple iPad

Apple Macbook Pro
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시장 전망 (2) 반도체 장비

# Appendix

 고성능 반도체 제조를 위한 Advanced PKG 시장 빠르게 확대, 연평균 13% 성장

 PKG 기술 발전에 따라 기판은 플라스틱 → 세라믹 → 유기물로 진화했으며 향후 핵심은 Glass가 될 것으로 전망

출처 : Intel

Advanced PKG 시장전망 반도체 PKG 기판기술동향

출처 : Yole

- Major substrate technology shifts every~15 years

- Transition from organic to glass will occur in this decade

- Organic and glass substrate will co-exist

Glass Core Substrate

◼ Adv. PKG◼일반 PKG

2022년
$15.1B

2028년(E)
$31.8B

CAGR
13%
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시장 전망 (2) 반도체 장비

# Appendix

 Glass 기판은 열적·기계적 안정성 등이 우수해 미세 회로 구현 및 저전력, 대형화 등 고성능 반도체 제조에 적합

 주요 반도체 업계는 Glass 기판 관련 투자를 확대하며 시장 개화를 준비하고 있음

핵심요소 Glass
유기

실리콘
적층 팬아웃

표면 거칠기(㎚)1) <10 400-600 >1000 <10

CTE(ppm/K)2) 3-9 3-17 16-30 2.9-4.0

영률(Gpa)3) 50-90 10-40 22 165

열 전도율(W/m.K)4) 1.1 0.9 0.5-0.8 148

유전상수5) 5.7 - - 11.7

패키징 크기(㎜) 100*100 70*70 50*50 35*35

웨이퍼/패널 크기(㎟) 710 710 300/510 300

기판소재별특징비교 Glass 기판개발현황

출처 : PENN STATE CHIMES, ARFTG 출처 : 언론종합, 하이투자증권(’24.04), NH투자증권(’24.05)

기업명 현황 제품출시

인텔
- 유리기판 R&D에 10억 달러 투자(~'30년)
- 유리기판 적용 반도체 시제품 공개('23.09)
- 유리기판 기반 CPU 및 AI 반도체 출시 계획

'25년

SKC

- 연내 켄터키주 코빙턴 공장 양산 착수 계획
- 2분기 중 팹리스 고객사와 인증 절차 착수
- 수율 안정화 및 추가 고객 확보 가시성이 보인다
면 6만㎡ 추가 증설도 검토 중

'25년

삼성전기
- 세종 사업장 내 파일럿 라인 구축(‘24.3Q)
- 시제품 생산(’25년) → 양산준비(’26~’27년)

'26년
~'27년

LG이노텍
- 사업 본격화 돌입(CTO 직속 R&D 조직 구축)
- 주총에서 북미 고객사 접촉 중이라 밝힘

-

Schott
- 인텔과 협업 중
- 반도체 패키징용 유리 패널 등 개발

-

코닝
- 반도체 패키징용 유리기판 투자('22년~)
- 미국 애리조나주 시설투자(‘25년, 20억달러)

-

1) 표면의 거칠기가 작을 수록 미세 회로 구현에 유리
2) 열팽창계수(CTE)가 낮을 수록 온도 변화에 따른 소재 변화 적음(휨 현상 개선)
3) 영률이 높으면 재료의 강도가 높아 휘지 않음. 그러나 너무 단단하면 깨질 우려
4) 열 전도율이 낮을 수록 열 관리에 용이함
5) 유전상수가 낮을 수록 신호 손실이 적음(소비전력에 유리)
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시장 전망 (3) 태양광 장비

# Appendix

 기후변화에 따른 탈탄소화(decarbonization) 등 친환경 에너지의 필요성 대두로 태양광 시장 연평균 16.5% 성장

 태양전지를 효율을 높이기 위한 소재 및 기술 변화로 탠덤 구조 주목 → 미세 패터닝 및 전기적 단락 방지 중요↑

태양광시장전망 실리콘태양전지기술의변화

출처 : BNEF, 이베스트투자증권 리서치센터 출처 : 한국신·재생에너지협회

- 1세대 결정질 Si 태양전지는 입사하는 태양광 스펙트럼 중 일부분만 흡수

- 물리적 특성이 다른 2개 이상의 태양전지 접합 시 흡수 영역↑(2·3세대)

→ 상층부에 페로브스카이트를 결합한 탠덤(Tandem) 구조 주목

(단위 : 백만대)

CAGR

16.5%
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시장 전망 (4) 이차전지 장비

# Appendix

 이차전지 시장 내 각형 배터리 타입 점유율 강세 지속

 각형 배터리 전체 투자비中 Notching, Stacking 투자비중 약 ~25% 점유

출처 : SNE Research

763 809

1,355

1,936

2,889

3,441

'21년 '22년 '23년 '24년 '25년 '26년

(단위 : GWh) (단위 : GWh)

출처 : SNE Research

◼각형◼원통형◼파우치

※ 각형 라인 공정 별 생산장비 투자비

극판공정 : 35%, 조립공정 50%(Notching+Stacking ~25%),  화성공정 15% 

2022년
809Gwh417

(52%)

147
(18%)

245
(30%)

2026년(E)

3,441Gwh

2,216
(64%)

479
(14%)

745
(22%)

CAGR

35%

전세계 xEV배터리생산 CAPA 전망 배터리타입별생산 CAPA & 점유율변화
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시장 전망 (5) 전고체 전지

# Appendix

글로벌전고체전지시장전망 전고체전지관련업체동향

 높은 에너지 밀도 및 화재로부터 안전성 등의 이유로 차세대 시장에서는 전고체 전지에 관심

 최근 삼성SDI와 Toyota 등이 양산 계획을 발표하며 전고체 전지 시장 개화에 대한 기대감 확대

출처 : 한국과학기술정보연구원

64 70 82 
110 

161 

265 

483 

'21년 '22년 '23년 '24년 '25년 '26년 '27년

(단위 : 백만 달러)

CAGR

40%

기업명 현황 제품출시

삼성SDI
- P/P line 건설 및 시생산
- 전고체 전지 개발 완료

2023년
2027년

LGES
- 폴리머계 반고체 전지 개발 완료 및 양산
- 황화물계 전고체 전지 개발 완료 및 양산

2026~7년
2030년

SK On
- Solid Power와 기술이전 협약 체결
- 파일럿 라인 건설
- 황화물계 전고체 전지 상업화

2024년
2025년
2029년

PPES-
Toyota

- 전고체 전지 개발완료
- Toyota EV 적용

2025년
2027~8년

CATL - 전고체 전지 개발완료 2025년

출처 : 현대차증권(‘24.04)
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주주 구성 및 주요 경영진 현황

# Appendix

필옵틱스 주주 구성 필에너지 주주 구성

주주명 주식수 지분율

최대주주 한기수 5,849,916주 25.65%

특수관계인 배우자 외 등기임원 179,104주 0.79%

기타주주

SVIC29호
신기술사업투자조합

1,826,860주 8.01%

개인, 기관투자자 등 14,953,196주 65.36%

총 발행주식수 22,678,362주 100.0%

(기준일 : 2024년 06월 30일) (기준일 : 2024년 06월 30일)

주주명 주식수 지분율

최대주주 주식회사 필옵틱스 9,011,302주 42.41%

주요주주 삼성에스디아이㈜ 3,000,000주 14.12%

우리사주 357,252주 1.68%

기타주주 7,757,104주 41.79%

총 발행주식수 21,247,382주 100.0%

성명 직위 담당업무 주요경력

한기수 대표이사 -
- 한양대학교 물리학과
- 삼성SDI

강상기 부사장 사업총괄
- 서강대학교 화학과
- 삼성SDI

한규완 부사장 기술연구소장
- 미국 데이턴대학(UD) 물리학 박사
- 삼성디스플레이

류상길 전무
미래성장
전략실장

- 미국 UC Berkely 박사
- 삼성SDI

성명 직위 담당업무 주요경력

김광일 대표이사 -
- 미국 일리노이대(UIC) 기계공학 박사
- 삼성SDI, 필옵틱스

이형노 부사장 사업총괄
- 일본 도쿄공업대 기계공학 박사
- 삼성SDI

김도영 부사장 경영본부장
- 서강대학교 화학과
- 삼성SDI, 필옵틱스

황지상 전무이사 설비개발본부장
- 미국 NCSU 고분자공학 박사
- 삼성SDI

필옵틱스 주요 경영진 필에너지 주요 경영진
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요약 재무제표 (1) 필옵틱스

# Appendix

요약 재무 상태표1) (연결) 요약 손익 계산서1) (연결)

2020 2021 2022 2023
2024

2Q

유동자산 183,149 151,022 196,767 296,218 256,910

비유동자산 134,930 125,999 126,581 154,693 161,762

자산총계 318,079 277,021 323,348 450,911 418,672

유동부채 187,537 143,821 173,617 207,355 178,265

비유동부채 36,712 34,727 48,335 11,650 9,354

부채총계 224,249 178,548 221,952 219,005 187,619

자본금 10,449 10,839 10,995 11,728 11,793

자본잉여금 85,697 93,181 72,943 113,827 125,849

이익잉여금 (97) (2,385) 11,450 43,690 12,650

자본총계 93,831 98,472 101,396 231,906 231,053

2020 2021 2022 2023
2024

2Q
2024
누적

매출액 188,890 230,792 303,987 300,001 120,979 191,133

매출원가 151,384 208,649 248,970 256,358 101,853 160,310

판매관리비 35,712 32,668 36,931 33,378 12,592 26,338

영업이익 1,794 (10,525) 18,085 10,265 6,534 4,484

법인세 차감
전 순손익

1,785 (533) 5,613 (10,298) 6,461 5,303

당기순손익 4,296 (3,135) 2,502 (8,120) 6,736 5,269

1) K-IFRS 연결 기준

1) K-IFRS 연결 기준

(단위 : 백만원)(단위 : 백만원)
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요약 재무제표 (1) 필옵틱스

# Appendix

요약 재무 상태표1) (개별) 요약 손익 계산서1) (개별)

2020 2021 2022 2023
2024

2Q

유동자산 76,321 59,382 75,691 100,278 101,150

비유동자산 146,282 130,613 122,387 116,544 109,086

자산총계 222,603 189,995 198,078 216,822 210,235

유동부채 100,693 84,379 94,509 97,341 102,415

비유동부채 29,603 14,750 10,572 4,344 3,141

부채총계 130,296 99,130 105,081 101,685 105,556

자본금 10,449 10,839 10,995 11,728 11,793

자본잉여금 84,135 91,618 71,381 33,967 35,223

이익잉여금 2,873 (6,275) 10,076 74,993 56,835

자본총계 92,308 90,865 92,997 115,137 104,680

2020 2021 2022 2023
2024

2Q
2024
누적

매출액 171,275 66,834 115,242 104,084 26,191 39,310

매출원가 132,588 60,340 86,856 85,803 20,931 31,049

판매관리비 33,064 22,712 24,514 20,017 5,916 12,256

영업이익 5,623 (16,217) 3,873 (1,736) (656) (3,995)

법인세 차감
전 순손익

5,088 (7,276) 1,768 18,833 28,800 25,921

당기순손익 7,334 (9,148) 2,283 18,571 23,494 21,020

1) K-IFRS 연결 기준

1) K-IFRS 연결 기준

(단위 : 백만원)(단위 : 백만원)
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요약 재무제표 (2) 필에너지

# Appendix

요약 재무 상태표1) 요약 손익 계산서1)

2020 2021 2022 2023
2024

2Q

유동자산 106,096 88,134 120,089 196,161 155,903

비유동자산 2,024 8,554 20,106 53,689 67,645

자산총계 108,120 96,688 140,195 249,850 223,548

유동부채 86,493 59,231 79,067 110,609 77,240

비유동부채 7,000 17,114 36,577 10,628 9,627

부채총계 93,493 76,345 115,644 121,237 86,867

자본금 1,500 1,500 3,750 10,604 10,624

자본잉여금 16,330 16,330 14,080 115,632 115,861

이익잉여금 (3,201) 2,518 6,242 (175) 7,157

자본총계 14,627 20,343 24,551 128,612 136,681

(단위 : 백만원)(단위 : 백만원)

1) K-IFRS 기준
2) 파생상품(CB) 평가손실을 제외시 법인세차감전순손익은 148억원, 당기순손익은 120억원

2020 2021 2022 2023
2024

2Q
2024
누적

매출액 17,431 165,152 189,710 196,715 94,238 151,567

매출원가 18,816 149,173 162,951 170,191 79,864 128,910

판매관리비 1,999 8,618 9,947 11,212 6,669 13,970

영업이익 (3,384) 7,361 16,812 15,312 7,705 8,687

법인세 차감
전 순손익

(3,494) 6,461 7,367 (3,622)2) 7,692 8,953

당기순손익 (3,179) 5,719 3,723 (6,417)2) 6,108 6,757

1) K-IFRS 연결 기준
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